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Автоматические установки приклейки кристаллов серии CT-EB20L• Подходят для мультикристалльной сборки•	 Два вида нанесения адгезива: штемпелевание (окунание)   или дозирование•	 Возможность конфигурации с модулем эвтектической пайки•	 Высокая точность позиционирования•	 Большая рабочая область



CT-EB20L - это универсальная автоматическая монтажная станция, используемая для работы с компонентами практически любых размеров и типов. Установка отличается гибкостью и легкостью в управлении, позволяет одновременно захватывать кристаллы как с тары, так и с полупроводниковых пластин, размещенных на липком носителе. Установки этой серии позволяют проводить монтаж в глубоких «колодцах».
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Размеры монтируемых кристалловОбласть монтажаОриентировочная максимальнаяпроизводительность в случае приклейкиОриентировочная точностьпозиционированияМонтажная головаКоличество вакуумных захватов, размещенных на монтажной головеМаксимальное количество 2” тары, задействованной в процессе монтажаКоличество пластин на липком носителе, задействованных в процессе монтажаПеремещение монтажной головыМакс. темп. модуля эвтектической пайкиПодаваемый газ в место пайкиКоличество толкателей (эжекторов)Усилие прижимаРазмеры установки (ШхГхВ)Вес установки

0,15 х 0,2 мм – 10 х 10 мм, толщина кристаллов ≥100 мкм360 х 50 мм8 - 15 кристаллов/сек (в зависимости от задачи)± 7 мкм (в зависимости от задачи)револьверного типа12 шт.16 шт.2 шт. (6” Wafer ring)X450/Y550/Z60 мм400 град. С, скорость нагрева до 50 град. С/секазот2 шт., автокалибровка10 -200 г1,2 х 1,2 х 1,7 м1,8 т
Опции и сопутствующее оборудование Автоматические установкимикросварки Ручные установкимикросварки Установки тестированияпроволочных соединений


